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HISTORY OF O-RING DAMAGE ON SRM FIELD JOINTS

Cross Sectional View Top View
Eroslon Perimeter Nominal Length Of Total Heat Eloekh\g

SRM  Depth Affected Dia. Max Erosion  Affected Length °(:9)u°'

No.  (in) (deg) (in)) (in) oy =
61A LH Centor Fleld™* 2A None None 0.280 None None oot
61A LH CENTER FIELD™ 20 NONE NONE 0.280 NONE NONE i
51C LH Forward Fleld™ 154 0.010 154.0 0.280 4.25 525 s
51C RH Center Field (prim)*** 158 0.038 130.0 0.280 12.50 58.75 354
51C RH Center Fleld (sec)™* 15B None 45.0 0.280 None 29.50
410 RH Forward Fleld 138 0.028 110.0 0.280 3.00 None 27f
41C LH Aft Field* 11A None None 0.280 None None .
410 LH Forward Fleld 10A  0.040 217.0 0.280 3.00 14.50
STS-2 RH Aft Fleld 28 0.053 116.0 0.280 B - S0

“Hot gas path detected in putty. Indication of heat on O-ring, but no damage.
**Soot behind primary O-ring.
***Soot behind primary O-ring, heat affected secondary O-ring. :

Clocking rotation of leak check port - 0 deg.

OTHER SRM-15 FIELD JOINTS HAD NO BLOWHOLES IN PUTTY AND NO SOOT
HEAR OR BEYOND THE PRIMARY O-RING

SRM-22 FORWARD FIELD JOINT HAD PUTTY PATH TO PRIMARY 0-RING, BUT NO O-RING EROSION
AND NO SOOT BLOWBY. OTHER SRM-22 FIELD JOINTS HAD NO BLOWHOLES IN PUTTY.

Extrait d'une présentation par Morton Thiokol a la NASA, 27 janvier 1986 [1]

Michael Alley
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HISTORY OF O-RING DAMAGE ON SRM FIELD JOINTS

Cross Sectional View _ Topview
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Moo ) g ) W) ) e
T—— e W om hew e
61A LH CENTER FIELD™ 2K NONE  NONE 0280 NONE NONE e
$IC LK Forward Fld™ WAoo ko om0 4 525 ]
$1C RH Contor Flold (prim)*** 158 0038 1300 0280 1250 5875 -
S1C RH Conter Flold (sec)™* 158 None 450 0260 None. 2950
410 RH Forward Flald 18 0o oo 0260 300 None o
41C LH Aft Flold* 1A None None 0.280 None None =
410 LH Forward Feld 108 0040 a0 0280 300 uso s
STS-2RH A Fiold 2 00 10 0280 - - b
x5 0%
. —_—
, ‘(\e“ o ooy O,
E\e b( e **So0t bahind primary O-ring, heataffcted secondary O-fng. .
(\o((\ ’I\ locking otaton o feak chack port - 0 dug.
ok OTHER SRUL18 FIELD JONTS HAD NO BLOWHOLES N PUTTY AND NO'SOOT
k((\ HEAR OR BEYOND THE PRIMARY O-RING
SRM-22 FORWARD FIELD JOINT HAD PUTTY PATH TO PRIMARY 0-RING, BUT NO O-RING EROSION
e ?
| |
indigeste

e | e dommage d'implantation forme une structure complexe

® Le processus d'annihilation de ce dommage est également
complexe

® Pourraient-ils s'assimiler a des processus
impliquant un grand nombre de paires [-V?

® Lananocalorimétrie met en évidence que
e Nous avons affaire a une distribution large d'énergie d'activation

e IIn'yapas (ou que tres peu) de corrélation entre I'€nergie
d’activation et I'énergie relachée

e |es défauts ne sont pas que néfastes et peuvent servir a modifier
de fagon fine des structures quantiques

_




Annihilation des défauts d'‘implantation:
complexité < décorélation

L'implantation forme des
structures complexes
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Les défauts liberent des lacunes piégées

par lesboites quantiques sous tension

Pas ou peu de corrélation
énergie d’activation < énergie libérée

B
o
(=]

800x102 Si/cm?
400
100

w
o
(=]

40
200f 40

8
100f 1.0
0.6

Taux de chaleur (nJ/K)
@
o

Taux de chaleur normalisé

Température (°C)

12-02-22



